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中国国际金融股份有限公司 

关于华润微电子有限公司 

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

 

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为

华润微电子有限公司（以下简称“华润微电子”或“公司”）首次公开发行股票

并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对华润微2021年度募集资金存放与使

用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）首次公开发行股票募集资金 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144 号文核准，华润微电子有限

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 292,994,049 股（超额配售选择权

行使前），募集资金总额 375,032.38 万元（超额配售选择权行使前），募集资金

净额为 367,320.13 万元（超额配售选择权行使前），上述款项已于 2020 年 2 月

18 日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行

新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 2 月 19 日出具了天职业字

[2020]7111 号《验资报告》。2020 年 3 月 27 日，保荐机构中国国际金融股份有

限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行 292,994,049 股

普通股的基础上额外发行 43,949,000 股普通股，本次发行的最终发行股数为

336,943,049 股，增加的募集资金总额为 56,254.72 万元，连同初始发行规模

292,994,049 股股票对应的募集资金总额 375,032.38 万元，本次发行最终募集资

金总额为 431,287.10 万元。扣除发行费用合计为 7,712.64 万元，募集资金净额为

423,574.46 万元。保荐机构（主承销商）已于 2020 年 4 月 1 日将全额行使超额

配售选择权所对应的募集资金合计 56,254.72 万元划付给公司。天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了



2 

 

审验，并于 2020 年 4 月 2 日出具了天职业字[2020]18408 号《验资报告》。 

（二）2020 年度向特定对象发行股票募集资金 

2021 年 3 月 10 日，中国证监会核发《关于同意华润微电子有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]843 号），公司 2020 年度向特定对

象发行 A 股股票 104,166,666 股，发行价格为 48.00 元/股，本次发行的募集资金

总额为 4,999,999,968.00 元，扣除发行费用人民币 12,125,768.11 元，募集资金净

额为人民币 4,987,874,199.89 元，上述款项已于 2021 年 4 月 16 日全部到位。天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到

位情况进行了审验，并于 2021年 4月 16日出具了验资报告（天职业字[2021]23249

号）。 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 4,442,564,540.07 元，募集

资金余额为 5,013,346,687.53 元（包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、

银行手续费及部分上市发行费用后的净额）。 

二、募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》，结合公司实际情况，制定了《华润微电子有

限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使

用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。 

（一）首次公开发行股票募集资金 

根据上述制度及要求的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同中金

公司分别于 2020 年 2 月 18 日和 2020 年 4 月 1 日与兴业银行股份有限公司上海

分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司无锡华

润上华科技有限公司连同保荐机构于 2020年 5月 25日与宁波银行股份有限公司

无锡分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司及公司全资子公司华润微

电子控股有限公司（以下简称“华微控股”）连同保荐机构于 2020 年 6 月 22

日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；公
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司及全资子公司无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、无

锡华润微电子有限公司、无锡华润矽科微电子有限公司、华润微电子（重庆）有

限公司、华润矽威科技（上海）有限公司连同保荐机构于 2020 年 8 月 25 日分别

与宁波银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子

产业园区支行、兴业银行股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储

监管协议》，明确了各方的权利和义务。 

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储余额情况如下： 

单位：元 币种：人民币 

开户人 开户银行 银行账户 募集资金余额 备注 

华润微电子有

限公司 

兴业银行股份

有限公司上海

分行 

NRA216200100102069965 43,812,349.88 

募集专

户、活期

存款 

无锡华润上华

科技有限公司 

宁波银行股份

有限公司无锡

分行 

78010122000840356 872,178,495.29 

募集专

户、活期

及定期存

款 

华润微集成电

路（无锡）有限

公司 

宁波银行股份

有限公司无锡

分行 

78010122000893324 19,890,183.78 

募集专

户、活期

存款 

无锡华润安盛

科技有限公司 

宁波银行股份

有限公司无锡

分行 

78010122000893059 3,067,545.27 

募集专

户、活期

存款 

无锡华润华晶

微电子有限公

司 

宁波银行股份

有限公司无锡

分行 

78010122000893115 40,030,802.39 

募集专

户、活期

存款及定

期存款 

无锡华润微电

子有限公司 

宁波银行股份

有限公司无锡

分行 

78010122000893268 25,999,476.82 

募集专

户、活期

存款 

华润微电子（重

庆）有限公司 

中国工商银行

股份有限公司

重庆西永微电

子产业园区支

行 

3100025829100135058 13,869,943.18 

募集专

户、活期

存款 

华润矽威科技

(上海)有限公司 

兴业银行股份

有限公司上海

分行 

216200100102417752 0.00 

募集专

户、活期

存款 

华润微电子控

股有限公司 

兴业银行股份

有限公司上海
216200100102238256 255,635,787.47 

募集专

户、活期
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分行 存款 

/ 合  计 / 1,274,484,584.08 / 

注：华润微集成电路（无锡）有限公司已于 2020 年 10 月 15 日召开董事会和股东会同

意吸收合并华润矽威科技（上海）有限公司和华润半导体（深圳）有限公司。 

（二）2020 年度向特定对象发行股票募集资金 

根据上述制度及要求的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐

机构于 2021 年 5 月 10 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专

户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司华微控股连同保荐机构于 2021

年 7 月 29 日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管

协议》；公司及公司全资子公司华微控股和华润润安科技（重庆）有限公司连同

保荐机构于 2021 年 10 月 11 日与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《募集

资金专户存储监管协议》；明确了各方的权利和义务。 

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相

关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，三方监管协议得到了切实履行。 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下： 

单位：元 币种：人民币 

开户人 开户银行 银行账户 募集资金余额 备注 

华润微电子有

限公司 

兴业银行股份

有限公司上海

分行 

NRA216200100102865525 35,782,942.63 

募集专

户、活期

存款 

华润微电子控

股有限公司 

兴业银行股份

有限公司上海

分行 

216200100102946173 3,083,138,580.33 

募集专

户、活期

存款 

华润润安科技

（重庆）有限公

司 

中信银行股份

有限公司重庆

分行 

8111201012000483659 619,940,580.49 

募集专

户、活期

存款 

/ 合  计 / 3,738,862,103.45 / 
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三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募投项目的资金使用情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的

资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投

资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

（二）募投项目的先期投入及置换情况 

2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金

的情况。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相

关产品的情况。 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归

还银行贷款的情况。 

（六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产

等）的情况 

2021 年 2 月 8 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议同意《关于

公司首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金用

途的议案》。根据该议案，公司将超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募

集资金 123,574.46 万元全部用于收购重庆西永微电子产业园区开发有限公司持

有的华润微电子（重庆）有限公司股权。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10

日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华润微电子有限公司关于

首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金用途的
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公告》（公告编号：2021-006）。2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临

时股东大会，审议通过前述议案。 

（七）节余募集资金使用情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项

目或非募投项目的情况。 

（八）募集资金使用的其他情况 

2021 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合实际情况对“8 英寸高端

传感器和功率半导体建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由 2021

年 6 月延长至 2022 年 12 月，该募投项目的投资总额、实施主体和募集资金投资

用途等均未发生变更。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日披露在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《华润微电子有限公司关于部分募集资金投资项

目延期的公告》（公告编号：2021-039）。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完

整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情

况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使

用及披露不存在重大问题。 

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况 

公司在 2021 年存在两次以上融资且分别存在募集资金运用，情况详见附表

1：华润微电子有限公司募集资金使用情况对照表。 

七、审计机构核查意见 

经鉴证，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2021
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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海

证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1

号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司

2021 年度募集资金的存放与使用情况。 

八、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券

发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定

及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，截至 2021 年 12

月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违

规使用募集资金的情形。华润微 2021 年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱

相关法律法规的情形。保荐机构对华润微电子有限公司 2021 年度募集资金存放

与使用情况无异议。 

附表 1：华润微电子有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表 

（以下无正文） 

 





9 

 

附表1： 

华润微电子有限公司 

募集资金使用情况对照表 

截至日期：2021年12月31日 

编制单位：华润微电子有限公司                                                                                 单位：万元 币种：人民币 

募集资金总额 922,361.88 本年度投入募集资金总额 327,988.30 

其中：首次公开发行股票 423,574.46 其中：首次公开发行股票 194,437.41 

2020年度向特定对象发行股票 498,787.42 2020年度向特定对象发行股票 133,550.89 

变更用途的募集资金总额  0.00 已累计投入募集资金总额 444,256.46 

变更用途的募集资金总额比例  0.00% 
其中：首次公开发行股票 310,705.57 

2020年度向特定对象发行股票 133,550.89 

承诺投资项目 

是否已

变更项

目（含部

分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投入

金额 

截至期末 

累计投入

金额 (2) 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度 

(4)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达到

预计效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

8英寸高端传感器

和功率半导体建

设项目 

否 150,000.00 150,000.00 150,000.00 36,774.51 79,393.66 -70,606.34 52.93% 2022年12月 不适用 不适用 否 

前瞻性技术和产

品升级研发项目 
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 13,052.96 21,611.82 -38,388.18 36.02% 2023年1月 不适用 不适用 否 
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产业并购及整合

项目 
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 — 28,752.60 -1,247.40 95.84% 2022年5月 不适用 不适用 否 

补充营运资金 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 21,035.48 57,373.03 -2,626.97 95.62% 不适用 不适用 不适用 否 

小  计 — 300,000.00 300,000.00 300,000.00 70,862.95 187,131.11 -112,868.89 62.38% — — — — 

超募资金投向 否 123,574.46 123,574.46 123,574.46 123,574.46 123,574.46 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 

产业并购及整合 否 123,574.46 123,574.46 123,574.46 123,574.46 123,574.46 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 

首次公开发行股

票募集资金小计 
— 423,574.46 423,574.46 423,574.46 194,437.41 310,705.57 -112,868.89 73.35% — — — — 

华润微功率半导

体封测基地项目 
否 380,000.00 380,000.00 380,000.00 18,550.89 18,550.89 -361,449.11 4.88% 2024年11月 不适用 不适用 否 

补充流动资金 否 118,787.42 118,787.42 118,787.42 115,000.00 115,000.00 -3,787.42 96.81% 不适用 不适用 不适用 否 

2020年度向特定

对象发行股票募

集资金小计 

— 498,787.42 498,787.42 498,787.42 133,550.89 133,550.89 -365,236.53 26.78% — — — — 

合  计 — 922,361.88 922,361.88 922,361.88 327,988.30 444,256.46 -478,105.42 48.17% — — — — 

未达到计划进度原因（分具体募投项目）  

针对“8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”，受新冠肺炎疫情导致的停工停产影响，

该项目相关建设活动有所放缓；同时，多国实行“封国”措施并管控进出口贸易活动，进

而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。经公司积极推进后，公司已于原计划时

间内完成前期系列基础设施工程，并达到可使用状态，公司已下达设备采购订单，部分

设备已安装调试完毕，已增加月产能约1万片，公司将视设备到位情况继续募投项目建

设。 
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 

募集资金结余的金额及形成原因 无 

募集资金其他使用情况 无 

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 


